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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件夾持裝置，包括：
一基座；

一承載盤，設置於該基座且承載一或多個工件，該工件具有一沿一平面方向延伸的表

面；以及

多個夾持單元，固定於該基座，該夾持單元包括一設置於該承載盤上方且可相對該承載

盤在一垂直方向移動的壓桿、以及一耦接該壓桿的一第一端且在該垂直方向抵頂該承載

盤的彈性組件，該彈性組件使該壓桿在該垂直方向對該工件施予一壓力；

其中，該彈性組件的一彈性行程供該承載盤與該壓桿的一第二端之間形成一在該垂直方

向供放置一或多個該工件的最大高度，該彈性行程大於 6 mm。
2.　如請求項 1所述的半導體元件夾持裝置，其中，還包括多個固定於該基座且耦接該承載
盤的調整單元，該調整單元用以控制該承載盤相對該基座的位置且調整該工件的該表面

的一平行度，該調整單元包括一第一驅動元件、一軸向地耦接該第一驅動元件的伸桿以

及一徑向地耦接該伸桿及該承載盤的橫桿。

3.　如請求項 1所述的半導體元件夾持裝置，其中，該夾持單元還包括一固定於該基座的第
二驅動元件、一耦接且驅動該壓桿在軸向轉動的轉向驅動元件以及一軸向地耦接在該第

二驅動元件與該彈性組件之間的軸桿。

4.　如請求項 1所述的半導體元件夾持裝置，其中，該彈性行程介於 6 mm 至 20 mm 之間。
5.　如請求項 3所述的半導體元件夾持裝置，其中，該彈性組件包括一沿該垂直方向延伸而
耦接至該軸桿及該壓桿的軸部、一固定於該軸部的擋部以及一套接在該軸部且被配置於

該承載盤與該擋部之間的彈性元件。

6.　如請求項 1所述的半導體元件夾持裝置，其中，還包括一耦接該基座與該承載盤之間的
限制單元，該限制單元包括一固定於該基座的限位部以及一固定於該承載盤且相對該限

位部的一軸向具有一垂直自由度的載部，該限位部的一限位面與該基座的一上表面相隔

一距離，該載部受該限位面限制朝該基座的方向的該垂直自由度。

7.　如請求項 2所述的半導體元件夾持裝置，其中，多個該調整單元相對該承載盤的一中心
軸呈對稱設置。

8.　如請求項 1所述的半導體元件夾持裝置，其中，多個該夾持單元相對該承載盤的一中心
面呈對稱設置。
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9.　如請求項 2所述的半導體元件夾持裝置，其中，該基座包括一第一基板以及一連接且與
該第一基板在該垂直方向相隔一距離的第二基板，該調整單元設置於該第一基板，該夾

持單元設置於該第二基板。

圖式簡單說明

『圖 1』，為本新型一實施例的半導體元件夾持裝置的立體示意圖。
『圖 2』，為本新型一實施例的半導體元件夾持裝置的側視示意圖。
『圖 3A』，為本新型一實施例的半導體元件夾持裝置的作動示意圖。
『圖 3B』，為本新型一實施例的半導體元件夾持裝置的作動示意圖。
『圖 4』，為本新型一實施例的半導體鍵合設備示意圖。
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